
「農業農村工学技術の大ICT展（仮称）」企画（案）

１．時期 2019年9月4日から6日
２．場所 東京農工大学農学部 ２号館展示場
３．内容 学会大会講演会において農業・農村に活用できる

ICT、IoT、AI等の技術の成果をブースにて展示し、
併せて成果の概要を発表する場を設けると共に

に、展示内容をまとめた冊子を
作成します。

４．参加費 ８万円／ブース
☆☆特典として大会講演会参加費・冊子代は無料です。

５．参加希望提出期限 2018年10月12日
６．問い合わせ先

農業農村工学会調査研究部
中村、宇津木 03‐3436‐3418

new‐suido@jsidre.or.jp

１．展示は、パネルや写真、書物、機材の展示
ができます

２．各ブースを仕切ります
３．１ブースの大きさは、最大

1.8m(B)*1.5m(W)*2.0m(H)を基本とします
４．１企業で複数ブースを希望されれば検討

します。

後援予定
土地改良建設協会
農業土木事業協会
土地改良測量設計技術協会
海外農業開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会
農業農村整備情報総合センター

農業農村工学会創立90周年記念事業

作物生育/
土壌センサー


